
BOiCEテクニカルセミナー
信金と大学とのコラボによる

データサイエンスの地域企業活用法

2023年6月21日 16:00~18:00水

参加方法 事前申込制 6.16 (金）締め切り お申込はQRコードから
お問合わせ 研究推進室オープンイノベーション推進課

Mail：info-boice@ow.shibaura-it.ac.jp
QR

16:00 開会挨拶

市川研究室への期待

市川研究室の取り組み

東京東信用金庫・城南信用金庫 代表者挨拶

懇親会

16:10

17:20

17:30

会場 芝浦工業大学豊洲キャンパス本部棟 10階 BOiCE
※オンライン配信あり（Zoom）

市川 学
芝浦工業大学システム理工学部環境システム学科教授

小林 宏太朗
株式会社東あられ本鋪 代表取締役社長

濱田 耕一
株式会社藤一(雷神堂）副社長

戸澤 幸一
東京東信用金庫・城南信用金庫 エグゼクティブアドバイザー

鎌田 容行
東京東信用金庫お客様サポート部部長

林 康明
城南信用金庫企業経営サポート部副部長

参加
無料

古瀬 利博
ベイエリア・オープンイノベーションセンター（BOiCE） センター長
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